PLACA DE COBRE AGUJEROS MINIMO .025 AVG, .020 MIN. LOS AGUJEROS NO SE PUEDEN

CONECTAR [Siiptésa de diseiio'depeh chin

* Requisito especial: ENIG, espesor de oro duro: 4UM, Impedancia: Tol: +/- 7%, la desviacion de la
impedancia en la misma capa no debe exceder +/- 20hm, Broca trasera, girada 7 grados.

Paquete con pelicula de burbuja transparente incolora, 25 PCS / bolsa, coloque el desecante en el
flanco, coloque la tarjeta indicadora de humedad en la parte superior

Estructura de la capa
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